[image: image2.png]Y —
LINMNYZ




ČSN EN XXXX-X

ČSN EN XXXX-X


ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.31;31.180

Měsíc Rok
	Mezinárodní elektrotechnický slovník –
Kapitola 541: Plošné spoje 
	ČSN
IEC 50(541)
ZMĚNA A1
33 0050


Amendment 

Amendement 
Tato změna ČSN IEC 50(541):1995 je českou verzí změny IEC 60050-541:1990/AMD1:2015. Překlad byl 
zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální 
verze. 

This Amendment to ČSN IEC 50(541):1995 is the Czech version of the Amendment 
IEC 60050-541:1990/AMD1:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version. 

Národní předmluva

Doplňuje se:

Souvisící ČSN
ČSN EN 60664-1 ed. 2:2008 (33 0420) Koordinace izolace zařízení nízkého napětí – Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky
Vypracování změny normy

Zpracovatel: Anna Juráková, Praha, IČ 61278386, Dr. Karel Jurák
Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Zuzana Nejezchlebová, CSc.
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Tato změna specifikuje změny provedené v Mezinárodním elektrotechnickém slovníku (www.electropedia.org), které dosud nebyly samostatně publikovány.
Text této změny se zakládá na dále uvedených požadavcích schválených technickou komisí IEC/TC 1 Terminologie.
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Úplnou informaci o hlasování při schvalování požadavku na provedení změn, které jsou obsahem této změny, lze najít na portálu „IEV maintenance“.
IEV 541-02-01 se nahrazuje takto:

541-02-01
základní materiál

izolační materiál, na kterém může být vytvořen vodivý obrazec
POZNÁMKA 1 k heslu Základní materiál může být tuhý nebo ohebný nebo obojí. Může to být dielektrický materiál nebo izolovaná kovová deska.

ZDROJ: IEC 60664-2-1:2011, 3.2
base material

insulating material upon which a conductive pattern may be formed
Note 1 to entry: The base material may be rigid or flexible, or both. It may be a dielectric or an insulated metal sheet.
SOURCE: IEC 60664-2-1:2011, 3.2
matériau de base, m

matériau isolant sur lequel peut être réalisée une impression conductrice
Note 1 à l'article: Le matériau de base peut être rigide ou souple, ou encore les deux. Il peut s'agir d'un diélectrique ou d'une feuille de métal isolée.
SOURCE: IEC 60664-2-1:2011, 3.2
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